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安集微电子科技（上海）股份有限公司 

2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

重要内容提示： 

 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税），同时以

资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，不送红股。 

 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本

扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 

 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中

股份为基数的股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应

调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 

 本年度现金分红比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身

经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。 

 本次利润分配预案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 

一、利润分配方案内容 

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安集微电子科技（上海）

股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润

为 402,733,766.50 元，母公司实现的净利润为 338,250,382.21 元，提取法定盈余

公积后，2023 年当年实际可供股东分配利润为 326,065,978.21 元。经董事会决

议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购

专用证券账户中股份为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股

本方案如下： 



1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2024 年

4 月 15 日，公司总股本为 99,070,448 股，扣除公司回购账户后剩余股本为

98,947,639 股，若以此计算合计拟派发现金红利 34,631,673.65 元（含税）。本年

度公司现金分红占母公司当年实现可分配利润比例约 10.62%，占公司合并报表

归属上市公司股东净利润的 8.60%。 

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2024 年 4 月 15

日，公司总股本 99,070,448 股，扣除公司回购账户后剩余股本为 98,947,639 股，

合计转增 29,684,292 股，转增后公司总股本将增加至 128,631,931 股（公司总股

本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，

系取整所致）。 

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总

额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 402,733,766.50 元。拟

分配的现金红利总额为 34,631,673.65 元，占本年度归属于上市公司股东的净利

润比例低于 30%，具体原因分项说明如下： 

（一）上市公司所处行业情况及特点 

公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的

化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列产品，主要应用于

集成电路制造和先进封装领域。公司始终围绕液体与固体表面处理和高端化学品

配方核心技术并持续专注投入，成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛

光液和部分功能性湿电子化学品的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有

了自主供应能力，并持续拓展和强化电化学沉积领域的技术平台，产品覆盖多种

电镀液及添加剂。同时，公司依靠自主创新，在特定领域实现技术突破，使中国



具备了引领特定新技术的能力。 

半导体材料处于整个半导体产业链的上游环节，对半导体产业发展起着重要

支撑作用，具有产业规模大、细分行业多、技术门槛高、研发投入大、研发周期

长等特点。 

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式 

公司围绕自身的核心技术，依托现有技术平台，在化学机械抛光液板块，致

力于实现全品类产品线的布局和覆盖，旨在为客户提供完整的一站式解决方案；

在功能性湿电子化学品板块，公司专注于集成电路前道晶圆制造用及后道封装用

等高端产品领域，致力于攻克领先技术节点难关并提供相应的产品和解决方案，

并基于产业发展及下游客户的需求，在纵向不断提升技术与产品水平的同时横向

拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及解决方案；在电镀液及添加

剂板块，完成了应用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液及添加剂产品系列

平台的搭建，并且在自有技术持续开发的基础上，通过国际技术合作等形式，进

一步拓展和强化了平台建设，包括技术平台及规模化生产能力平台，从而提升了

公司在此领域的一站式交付能力；与此同时，公司持续加快建立核心原材料自主

可控供应的能力，一方面优化产品性能，提升现有产品竞争力；另一方面加强新

产品、新技术的研究开发，保障公司产品长期供应的安全性和可靠性。 

（三）上市公司盈利水平及资金需求 

2023 年度，公司实现营业收 123,787.11 万元，比去年同期增长 14.96%；归

属于上市公司股东的净利润为 40,273.38 万元，较去年同期增长 33.60%；归属于

上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,200.09 万元，比去年同期增长

7.17%。公司盈利能力不断增强，整体财务状况稳健、良好。 

2024 年，公司将坚持“立足中国，服务全球”的战略定位，继续扩大国内市

场份额的同时，进一步提升海外业务发展的软硬件资源配置，积极加强海外市场

拓展，从而实现销售稳健增长；另一方面，坚定高效实施各产品线规划，推动关

键原材料的产业化应用，积极寻求相关领域的新业务机会，确保中期目标和长期

目标的实现。公司将持续投入充足资金以支持上述战略目标的实现。 



（四）上市公司现金分红水平较低的原因 

公司目前处于快速发展的重要阶段，需要大量资金的支持。本次方案是兼顾

分红政策的连续性和相对稳定性，综合考虑公司所处行业特点，经营战略需求以

及公司的资金需求安排，本着回报股东、促进公司稳健发展的因素而提出。 

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况 

公司 2023 年度未分配利润将转入下一年度，用于扩大国内市场份额，提升

海外业务发展的软硬件资源配置，持续研发投入，持续加强核心原材料自主可控

供应能力建设及公司生产经营发展和以后年度利润分配。 

上述相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因

素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑

与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极

履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。 

本次利润分配方案尚须提交股东大会审议。 

三、公司履行的决策程序 

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况 

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第九次会议，以 8 票同意、0 票

反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将

该方案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 

（二）监事会意见 

公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第三届监事会第九次会议审议通过了《关于

2023 年度利润分配方案的议案》，表决结果同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，

公司监事会认为：2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状

态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营

现状，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，

有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案，并同意将

本议案提交公司股东大会审议。 



四、相关风险提示 

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 

本次现金分红方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 

（二）其他风险说明 

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 

特此公告。 

 

安集微电子科技（上海）股份有限公司 

董 事 会  

二〇二四年四月十六日 
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